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… ve třech hlavních rovinách

• AI v průmyslové výrobě polovodičů (onsemi): 

- DeepFab ke zvýšení efektivity výroby

- AI/ML jako integrovaná součást výrobních zařízení – optimalizace procesů

- Komplexní AI aplikace (R&D technologie, optimalizace výroby, ESG, multi-modal AI)

- AI pro efektivní návrh čipů a validace polovodičových řešení (EDA)

• Vývoj vysoce účinných SiC/GaN řešení pro moderní energetické aplikace:

- AI power grid jako zásadní řešení pro udržitelnou energetiku 

- Low power AI

- exponenciální globální růst segmentu AI HW

• Využití rámce IPCEI AST pro R&D AI power grids a následné ověření v praxi: 

- living-lab v regionálním podnikatelském inovačním ekosystému CÉRKA (Trojanovice)

- příležitosti pro spolupráci na globální, evropské, národní regionální úrovni

AI jako akcelerátor energetické účinnosti

AI pro polovodiče … a polovodiče pro AI

https://inferencetech.com/


Standard

• DeepFab technology enables 
automated decision-making, early defect 
screening, and supports process 
optimization.

• Designed to operate with fab-native 
data, no additional equipment required.
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Global AI (semiconductor) market accelerators



Power semiconductors

Power SiC 2025 / Power Electronics 2025 

(Yole Repors)



SiC/GaN Power Solution

onsemi, Roznov p.R.

From powder to power



IPCEI AST

• Important Projects of Common European Interest on Advanced Semiconductor Technology

• NEGSIS: Next Energy Grid Semiconductor & Intelligence System

Main focus areas:

• AI chips and 

accelerators

• Chiplets, 

heterogeneous 

integration, advanced 

packaging

• Photonic integrated 

circuits

• Disruptive sensors ​for 

automation

• Secure communication

• Disruptive power 

electronics and 

energy savings 

solutions

• Cross-cutting enabling 

technologies



NEGSIS Living-Lab (micro-grid) 

Access/projects:

BOSCH

NOKIA

STELLAR NUCLEAR

(2026-32)



BLOK DESIGN BUDOUCNOSTI

TROJANOVICE, 22. 5. 2026

https://www.cerkabeskydy.cz/2026/03/09/cerka-design-forum-navrhujeme-budoucnost-regionu/

V 

https://czechsemiconductorcentre.cz/
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